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Upozornéni: Tento dokument je majetkem organizace AWOS s.r.esnN byt
kopirovan a dale roz&van bez souhlasu majitele.

Dodrzeni nize uvedenych zéasad je nezbytnou podminkopro ekonomické
a kvalitni zakazkoveé osazeni DPS. K jejich zavedertiylo pristoupeno po zkuSenostech
s neuplnou dokumentaci, kdy disledkem byl nanist vyrobnich ¢asi nebo operativni
zména technologie osazeni. &ime, Ze oboustranné dodrZovani uvedenych pravidel
povede k Vasi spokojenosti.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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1. Uvod

Technické podminky slouzi jako technicka specifikgero objednavani a vyrobu
osazenych desek s ploSnymi spoji a definuji poZadagro zadavani zakazek do vyroby.
Dodrzovani téchto pravidel a nize uvedenych norem je bezpodmitieé nutné
pro dosazeni maximalni kvality vystup.

Podminky plynulé vyroby menSich a&estnich sérii s sebou nese pozadavky dasne
dodani pozadovanych podkiagro osazeni DPS. Vyrobu osazenych desek s ploSsyaji
mimo rozsah d&hto TP lze realizovat po doh®ds obchodnim oddenim. Nebude-li
upozorrgno na odliSnost dodanych podkiadebo nebudou poZzadované podklady dodany, je
mozno soudastky osadit zadiované piplatky dle rozsahu néstu pracnosti.

Pii zachazeni se soastkami citlivymi na elektrostaticky vyboj a ODP$& putné
dodrzovat zéasady dle nore@SN EN 61340-5-1 Elektrostatika: Ochrana elektroyitk
sowastek ped elektrostatickymi jevy &SN CLC/TR 61340-5-2 Elektrostatika: Ochrana
elektronickych sotastek ped elektrostatickymi jevy - UZivatelsky navod.

Osazené desky s ploSnymi spoji (dale jen ODPS) ysoabiny v souladu s pozadavky
normy IPC—A-610Industry Requirements for Acceptability of ElectonAssemblies
Updated. Tato norma stanovuje kriteri#ijgielnosti elektrotechnickych sestav. Zakaznik
(uzivatel) nese odp@dnost za uteni ¥idy, podle které bude jeho sestava hodnocena.

Dle normy IPC jsou stanoveny:

Trida 1 — Elektronické vyrobky pro obecné pouZziti

Zahrnuje vyrobky vhodné pro pouziti tam, kde hlavpioZadavkem je fukost hotové
sestavy.

Trida 2 — Elektronické vyrobky pro specializované pokiti

Zahrnuje vyrobky, u kterych je poZzadovan teggzity vykon, prodlouZzena Zivotnost,
a kde neferuSovany provoz je Zzadouci, ale ne kriticky. Tkpigyrobni prosedi u uZivatele
nesmi zfsobit zavadu.

Trida 3 — Elektronické vyrobky pro kritické aplikace

Zahrnuje vyrobky, kde neustaly vysoky vykon nebdoary na vyzadani ma kritickou
dulezitost, odstaveni #&eni neni tolerovano, i kdyz je primdi u koncového zakaznika

velmi negiznivé a vybaveni musi fungovat na vyzadani proppad Zivotnich funkci nebo
jinych kritickych systém.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Standardé jsou ODPS vyrdny technologii bezolovnatého pajeni dle pozadavk
smeérnice Evropského parlamentu a Radly 2002/95/ES (Directive RoHS - Restrictions
of Hazardous Substance) a na ni navazujicirsici ¢. 2002/96/EC (Directive WEEE -
Waste, Electric and Electronic Equipments). Naaedkpozadavku zakaznika (Vyjimka MZP
V 352/2005 Sh., o podrobnostech nakladani s eledtimenimi a elektroodpady) lze vyuZit

i technologii olovnatou.

Integrovany systéntizeni firmy AWOS s.r.o. je certifikovan podle nornf$O 9001
a I1SO 14001.

2. Udaje pro objednavku

Z kvalitativnich a technologickychuglodi je dokumentace pro vyrobu PSijimana
zpravidla ve formy pccitacovych dat, které je moznorighat na penosném médiu
¢i prostednictvim elektronické poSty na adresu awos@awaseba obchod@awos.cz.

P¥i specialnich zakazkéach, a jakychkoliv dotazech nebnejasnostech, kontaktujte
obchodni Usek. Pro realizaci vyroby nut& potiebujeme objednavku.

2.1.Poptavka/Objednavka musi obsahovat

— obchodni jméno a adresu firmy dle zapisu v Obchodréjstiku (pfi prvni
objednavcei zmeéné udaji dolozeno novym vypisem z Obchodniho rést)

- identifikagni ¢islo firmy — ICO

— daiové identifika&ni ¢islo firmy — DIC (pokud neni DI, uvést ,Nejsme platci
DPH")

— uvedeni identifikéniho ¢isla nabidky, vetré nabizené ceny (ipad, Ze byla
zpracovana)

- datum &islo

- nazev ODPS getre verze

- pocet ks

— dodané podklady ifpadré material (filmy, disketa, vykresova dokumentace, .

— zpisob naloZzeni s podklady po ukemi vyroby (vyrobd technicka
dokumentace je archivovana po dobu dvou let odeposivyroby)

— priloZzeny vyplreny Zakazkovy list ODPS

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Pokud neni pgrilozen Zakazkovy list DPS k objednavce, je nutné st navic:

- piesnou specifikaci ODPS (viz. Technické podminky)
- klasifikace vyrobku dle IPC-A-610
— technologii pajeni
— pozadavek na nakup DPS a &imstek
— dodani DPS a s@astek
— pro kritické sodastky giloZzen datasheet
— dalSi pozadavky (myti, lakovéani, oZivovani, balen),
— termin expedice
— zpasob odebrani (osobn...)

2.2.Termin dodani

— standardni vyrobni termin ODPS je 5 tydn

- expresni termin - na zakkdodani DPS a sdastek dle kapacitnich mozZnosti
firmy AWOS s.r.o. 1 tyden (zaji&i materidlu nakupem a vyroby DPS
by zn&né presahlotas samotné vyroby)

2.3.Ceny dodavek

— ceny vyrobnich praci jsou stanovovany individéattbe pouzitych technologii,
spotebovaného materialu, pracnosti a mnozstvi, eveakavani vyroby.
— cenova kalkulace zahrnuje ceny &astek, DPS a osazeni DPS
— zpracovani ,orieni@ni“ cenové kalkulace pro DPS osazovanou
standardnim postupem je mozné podle rozpiskyasiak a podklad
pro vyrobu DPS
- u takto zpracované kalkulace je mozna cenova okahyrace
za osazeni DPS do vySe 20% od stanovené ceny padienych
vyrobnich ¢agi, které mohou byt navySeny zvySenou technologickou
naranosti
— cenova odchylka byva #apobena nevhodnym rozmisfm sowastek
nebo nevhodnou velikosti ploSek pro SMD &mstky zapicinujici vysSsi
pracnost a dalSimi technologickymi vlivy, které aeelgi ,orientacni”
kalkulaci gredpokladat
— podminkou pro dodrZeni cenové kalkulace je dodaatl patbnych
podkladi pro osazovani

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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— pokud zékaznik pozaduje osazeni vzorku DPS, pronedgavaznou”
cenovou kalkulaci podle skuteych vyrobnich ¢asi a néaklad
na material, ktera je jiz zavazna pradrany

— pro testovani a ozivovani ODPS, lakovani nebo dgdétialni operace, dodava
vétSinou podklady a fpravky zakaznik Je mozné vSak vyuzit zad&ohtb
operaci do vyvojového odkni

— tyto operace je nutno projednat séfBnim pracnosti a furkosti
dodanych gipravki

— pro tyto operace je kalkulace zpracovavana sanmgstat

V kazdé z uvedenych polozek sé&Za vyskytnout fiplatek za expresni provedeni nebo
za viceprace (napnekvalitni podklady, dodany nekvalitni materiabn DPS apod.).

2.4.Specifikace ODPS

K zadani specifikace, tedy vyrobnich poZzadawe pouziva Zakazkovy list ODPS. Jde
o dokument, ktery Ize pouzit jak vyglmim v programu tak kimim vyplrenim vytisku
formul&e.

Poté, co obdrzime zadani a data, zpracujeme cemakddku, vyplnime zbyvajici udaje

do Zakazkového listu ODPS (konstimk trida, cena, atd.) a uloZime jako soubor PDF
a poSleme na odsouhlaseni.

3. Technicko - technologickatast
3.1.Nazvoslovi

Nazvoslovi odpovida normCSN IEC 60194 — Navrh, vyroba a osazovani desek
s ploSnymi spoji — Terminy a definice.

3.2.Dokumentace
Pti zadavani nového vyrobku je nutnéeg@at kompletni dokumentaci v elektronické

nebo tiséné podob. Predané dokumenty jsou u vyrobceaepracovany do vyrobni
dokumentace.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Dokumentace musi obsahovat:

1) Osazovaci vykresy v¢éitelném provedeni s vyztanim vSech orientaci
u orientovanych sastek. Kazdy vykres musi obsahovat jméno vyrobdetns
verze, ukeni strany, kterou zobrazuje (TOP/BOT) a vy&rgy obrys DPS

Obr.1.

Priklad osazovaciho
vykresu

gy

2) Sumarizovanou materialovou rozpisku (elektronickémmatu - word, excel, open
office, textovy soubor) - kusovnik, ¢etré povolenych nahrad, jednozime
identifikované sotastky (nap. C5 — 100nF, 50V, 10%, X7R, 0805ozcler¢na
na TOP SMD“ ,BOT SMD“ “TOP VYV” a BOT VYV” - VYV znamena
vyvodové sodastky

3) Kompletni rozpisku, kterd obsahuje vSechnycéstky etrg mechanickych dil
a plosného spoje

4) Data pro vyrobu planzet v gerber formatu RS 274 X
5) Data pro osazovaci automaty
Déle jsou-li pozadovany:
6) Technické vykresy pro mechanické montaze
7) Ozivovaci pedpisy
8) Kontrolni predpisy
9) Balici postupy

10) Pokud nejsou dodrzeny stejné nazvy. (verze) pro vSechny dokumenty, je nutné
prilozit i pravodni nebo zrénovy list dokumentace

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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3.3.Zménovérizeni

Zmeény mohou byt provashy pouze formou zemovéhoiizeni. Ri zménovémftizeni
musi zakaznik jgdat zn¢novy protokol a vSechny nové dokumenty, kteryclzreena tyka.
Zménu ve vyrobni dokumentaci DPS poZaduje zakaznikndor objednavky. Objednavka
musi obsahovat popis 2my, datum, evideini ¢islo desky, jméno Zadatele a termin
realizace. DPS vyrobenéega znénou budou &tovany k tizi zrgny.

Existuji dva zfisoby znénovychiizeni:

- VYJIMKA — Giprava dokumentace se tyka pouze aktudymbbni zakazky,

— ZMENA — vznik& novéa vyrobni dokumentace. Pokud nerddevio, Ze zeéma
vytvari novou verzi vyrobku, je jvodni dokumentace stornovana. V rezimu
vzniku nové verze vyrobku jeipodni dokumentace zachovana a zakaznik musi
v objednavce rozliSovat, jakou verzi vyrobku poZadiyrobit.

3.4.Predani materialu zakaznika

Termin gistaveni materialu zdkaznikem je stanoven na Petvrabjednavky. Tento
termin je nutné dodrzet Zidodu planovani zakazky. Dojde-li k nedodrzeni tenmiistaveni
materialu zakaznikem, vyhrazuje si firma AWOS spravo posunout termin @ni zakazky
o dobu, kdy bude moZno zakazku d@aplanovat.

Kontaktni osoba pro ipdani materidlu: Jaroslava Orégova tel.. 466 009 631,
fax: 466 412 189, e-mail: dvo-ja@awos.cz.

3.4.1.Doporué¢ené materialy DPS

Pro povrchovou Upravu HAL pajitelnost DPS musi bgthovana po dobu 6&sial.
DPS z materiadlu FR 4 musi odolavatiha cykiim pajeni. Po provedeni zkouSky nesmi byt
na vodEéich nebo izolantu puchg a nesmi dojit k delaminaci. Zaema pajitelnost DPS
organického cinu je 3 &sice.

Materialy FR4 High a FR5 maji ¢t8i odolnost proti delaminaci fip vy$Sim
a opakovaném tepelném zatizeni. Vhodné materi@yppjeni bezolovnaté. Vhodvyuzit
specifikaci materialu DPS dle IPC-4101.

3.4.2.Skladovaci podminky DPS a satastek

Podminky skladovani a baleni géstek jsou jedepsany normou J-STD-033B.
P4jitelnost holé DPS je zamna @i dodrzeni podminek dle J-STD-003B. Ve firm

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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AWOS s.r.o. Ize vyuzit sluzeb zataveni antistatitkypbali se sodastkami na zazeni
AZ 450-E — Vakuové balici t&eni, pod dusikem.

Z&kladni materidly pro vyrobu DPS &epevSim satastky SMD absorbuji vihkost
béhem skladovani. Absorbovana vihkost se @dhem petaveni — proces, probihajici
ve velmi kratké dof a mohou tak vznikat problémy s delaminaci DPSjpcprn efektem
u rekterych pouzder SMD. Skladovaci podminky SMD a DPS:

Teplota: 20£5°C
Relativni vihkost: 40 + 10%.

Souastky citlivé na vlhko musi byt skladovany v nepm&ném originalnim obalu
(tzv. DryPack). V pipact, Ze zakaznik doda stastky v obalu poruseném, musi na tuto
skut&nost upozornit P piedani materialu v OU (nejlépe pisemnou formou).tdalodané
souwdstky je nutné sipdstihem plani zakazky vysouSet (nap6 hodin pi 120°,
kvalitngjSiho vysouSeni je dosazendé pizsi teplo¢ po delSi dobu). Kdyz tato skdteost
nebude ve VU znama, @pobi to zdrzeni zakazky a prodlouzéa pripravy, které hradi
zakaznik.

Souwastky a DPS pro oboustrannou kombinovanou montagi sphovat schopnost
projit minimalré 3x tepelnym procesem (dvakrat pec + jedenkratcpajaa).

Nejsou-li u materidlu dodaného zakaznikem dodrzenyskladovaci podminky
na strané zakaznika, #ika se firma AWOS s.r.0. veSkeré odpadidnosti na pozarwni
naroky.

3.5. Technologické moznosti

Nabizime sluzby v komplexninieSeni vyroby zakazkové elektroniky. Vyuzitim
modernich technologii zafigjeme kvalitu a rychlost vyroby. Desky ploSnych jspo
osazujeme technologii SMT, klasickou i kombinovanDéle provadime finalni montaz -
kompletovani hotovych vyrolik vyrobu kabelaZze a mechanickych adilV souladu
s rostoucimi naroky naSich zdékazniku technologickézemi neustdle ro#8jeme
a zdokonalujeme.

Pro jest vySSi kvalitu a spolehlivost preferujeme i oZivérdtovych vyrobk. Toto
umoziuje nalezeni a odstrami jak chyb z vyroby, tak i vady materialu a dodatia
Pak jsme schopni poskytnout i zaruku v podstatitSim rozsahu.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Nakup materialu &nr¢ zaji¥ujeme, taktéz i vyrobu DPS u kvalitnich vyrdb®odavky
materialu od zakaznikzpracujeme dle dohody (¥ipad strojni vyroby SMT poZadujeme
soutastky v originalnim baleni a kvalitni DPS).

Pouzivame bezoplachova tavidla, ale mame mozZnageog DPS po vyrélEistit.

3.6.Vyrobni pozadavky pro osazovani

Pokud si vyrobu DPS zaji§jete sami, dopotiwjeme Vam, abyste vyrobce upozornili,
Ze DPS budou pouzivany pro vyrobu na automatechsi sphovat nize uvedené pozadavky

na kvalitu.

3.6.1.Rozméry zpracovatelnych DPS

automatické sitotiskové ¥aeni SAMSUNG SMP 200 s optickou kontrolou
nanesené pasty a automatizovanym systéristéni Sablon pro velmi igsné
nanaseni pajeci past§i lepidla na DPS, rozém DPS min. 50 x 50mm,
max. 450 x 400mm

osazovaci automatyUKI KE — 2050R a 2060R pro rychlé a pesné osazeni
Cipovych sowéstek od velikosti 0201 aZ po libovolna pouzdra wadikosti
75x75 x 12 mm &t BGA, roznér DPS min. 50 x 30mm,
max. 410 x 360mm, velikost motivu 340mm x 290mm,

pi‘etavovaci peERSA HOTFLOW 2/12- pretaveni péjeci pasty nebo vytvrzeni
lepidla, 6 teplotnich zén a 2 chladici zofigené poitatem umoiuji nastavit

a udrzovat pesny pajeci profil, moznost pajeni v dus. atmiesféoznér DPS
min. 50 x 80mm, max. 500 x teoreticky neomezeno

pajeni v parach IBL SLC 500 zaizeni pro petaveni pajeci pasty nebo lepidla,
teplo se zdeignaSi prosednictvim kondenzujicich par, proto nigte byt max.
teplota vysSi nez teplota varu pary, r@&emDPS min. 50 x 50mm,
max. 540 x 340mm

pajeci vina KIRSTEN JET 5360D- s dusikovym zakrytem poh&rma
elektromagnetickynterpadlem pro strojni pajeni DPS osazenych vyvodovym
sowastkami, rozrér min. 50 x 50mm, max. 360 x 440mm

lakovaci automatASYMTEK SL940E - automaticky systém pro selektivni
nanéseni ochranné vrstvy lakazmery min. 50 x 50mm, max. 500 x 440mm
automatickd myka SWASH - myti DPS se satstkami SMD i klasickymi,
rozmegr DPS min. 50 x 50mm, max. 600 x 650mm

automaticka opticka inspekce MARANTR/yhledava chybné zapajeni, ceoé
souwastky, chykjici sowdastky, zaminéné sowastky, zkraty...), roz#r DPS
min. 50 x 50mm, max. 640 x 550mm

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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3.6.2.Specifikace kvality DPS

dodavané DPS musi mit zafi8bu rovnokznost hran s fesnosti 0,5mm
(tolerance gky +/-0,25mm).

nesmi byt zkroucené, nebo jinak deformované, bezhamdckych dtepi
a uvohujicich setasti

povrch desek musi byt rovny pdjitelny a pro dan Obr.2.
technologii vhoda povrchow upraveny

pokud jsou sotastky na DPS k okraji blize ne
5mm (viz obr. 2), je bezpodmitr® nutny
technologicky okraj. w |
DPS musi obsahovat vhodnavadici zna’ky

je  vhodné pouzit multipanelu, zvySuje
se pfichodnost SMT linky

|

3.6.3.Technologické otvory a znaky

Sitotisk pro nanasSeni pasty nebo lepidla pro opakovatelné uchyceni v sitotisku dva
otvory o pameéru 3 mm (v jedné sérii na stejném mistici motivu), mohou byt nap
umistné v technologickém okoli na okraji desky, nesgbi-li to technologické obtize,
je lepsi takovychto otvérudilat vice (4 — 6) nadznych mistech, aby bylo mozné vybrat
optimalni dvojici pro nejlepsi upnuti do sitotisku.

Osazovaci automat - navadci zna&ky jsou nutné u technologie SMT jako informace
pro osazovaci automaty a sitotisk, slouzidenf gesné polohy DPS po zafixovani ve stroji.

Navadéci znatky pro osazovaci automat se utii$ 2-3 na kazdou osazovanou
stranu DPS, pro sitotisk 2 na kazdou stranu mulépa

Znaky se umisuji v uhlogi¢ce (co nejdale od sebe)

Nutné dodrzet min. vzdalesnost zek od okraje DPS (osa Y=3mm, X= 5mm)
Znaka musi mit jednozray tvar (Riklady viz obr. 3)

Znaku tvaii pocinovana zrika — obrazec (okoli ziky je bez nepajivé masky
a spoj)

Znaky umistit tak, aby nemohlo dojit k @eni DPS o 180° - k zame znaek
Alespai jeden roznmir se musi liSit (X1=X2) + (YZY2), (X1£X2) + (Y1=Y2),
(X1#X2) + (Y1£Y2)

Pti panelovani vice kusDPS na jedeniffez je vhodné, aby kazda samostatna
deska nidla vlastni dvojici navagtich znaek.

P osazovani saiéistek s roztd vyvodi mensSi nez 1 mm je vhodné umistit dalSi
dvojici navadcich zngek uhlogi¢né pobliz roti kazdé takovéto sdastky.

Jiné provedeni nutno konzultovat.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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3.6.4.P4ajeni vinou

— vhodné nedat desky (zejména panelovanéjilip Siroké, aby nedochéazelo
k jejich prohnuti pi prichodu vinou.

— vhodné (je-li to mozné) konektorygsahujici okraj desky umistit ke kratSi stran
DPS.

— pro pajeni SMD vinou, je vhodné umistit na taktgepau stranu jen nezbyn
nutné mnozstvi drobnych stastek (rezistdr, kondenzatar) a v extrémnim
piipads IO v pouzdrech SOIC.

- v takovémto pipact doporéujeme dalSi konzultaci s technologem proegpeni
moznosti.

3.6.5.Soutastky

Nabizime Vam moZnost pouzit drobné &miky (rezistory, kondenzatory, tranzistory,
diody) pimo z naSeho skladu. Dodéni ostatnichtastek zajistime u naSich dodavateebo
si je mizete dodat sami.

— Zakaznikem dodavané s@stky musi spilovat nasledujici pravidla:
- musi byt dodany v dosta@®ém mnozstvi, zohlédijicim
i technologicky lom (v relaci k ceén prebyt&né mnozstvi bude
vraceno)

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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- musi byt pdjitelné, nezoxidované, nepoSkozené (poza stéi
a skladovani)

— musi byt zetelrt ozna&eny hodnotou (bez moznosti z&my)

— musi byt ozn&ny informaci, zda spliji poZzadavky RoHS - pokud ne,
budou povazovany za nevyhovujici RoHS.

— souwastky musi byt vhodn balené s ohledem na jejichtepravu,
skladovani a nasledné rozbalovani a zpracovani

— souwastky musi byt balené v originalnich péasechgicty, nebo
v paletach (pozor na orientaci)

- v piipak nedodrzeni podminek pro baleni &stek si vyrobce
vyhrazuje pravo &tovat zakaznikm viceprace spojené se zpracovanim
téchto sodastek

— spol&né¢ s pgredavanim materiadlu je bezpodming nutné pedavat
i dodaci list, ktery obsahuje vesSkeré informaceedavaném materialu
vcetre pro jakou zakazku je ¢eny

- integrované obvody v paletacmutné dodavat na paletach od vyrobce,
jinak hrozi poSkozeni vyvadpri manipulaci u zakaznika i doprav

- integrované obvody v tgich nutné dodévat v originalnich obalech
od vyrobce, ktery zatwje jejich popis a polaritu jednim gnem,
(u ndhradnich tub plmych zakaznikem hrozi z&ma ozné&eni
sowastky nebo fehlédnuti polarity, coz Zjgobi chybné osazeni
souwastek na automatech), pro¢ad namatkova kontrola dodaného
materialu zakaznikem

— materidl SMD v pasech dodavat na civkach se za¢étin pasem
v dostaténé délce (nosisowastky alesp 20mm a kryci folie alespo
200mm), pokud nelze dodat material na civce, jeéutodat pasek
v dostaténé délce k pouziti na automatu tj. min. 50 ks nawic
pii strojeni na  automatu dochazi k rozsypu c¢sstek
(tzv. technologicky lom), tyto s@astky musi byt na konci vyroby
osazeny réng, casové naklady jsou ¢holika nasobs vySSi nez
hal&ova Uspora materialu)

— je nepripustné osazovat jiz pouzité sai@stky, kdy nelze zarwit
kvalitu procesu pretaveni

3.6.6.Data pro osazovaci automaty

Data jsou zadavana ve formatu slédych sloupé - nag.: tabulatoremg¢éarkou apod.,
poradi sloupé neni dilezité. Hodnoty pojmenovavat stéjriNe@ipustna je zasma velkych
a malych pismen, dale nelze &asr¢ pouzivat M1, 100N, 100nF. tlezité je rozdlovat
pouzdra u rezistér kondenzatar a civek, zn&nim red velikosti. (R1206, C1206).

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Pokud jsou na desce s@stky, které nemaji byt osazeny, je nutné do osaZol dat
napsat misto hodnoty neosazovaipadré neos., NA, atd.

Je nutné udat informaci o jednotkach isminého systému. V souborech pro strojni
osazovani SMD nesmi byt klasické &astky!!!

Data pro osazovaci automat musi obsahovat:

— reference satastek (jednozrmé oznaeni kazdé saiastky, (nap. R1, C1,
us5,...)

- souadnice gtedi sowastek (x, Y)

— Uhly otateni sodastek

- typ pouzdra satastek (nap 0805, 1206, tantaly A, B, C, D, SOIC 8, PLCC 44,
QFP 80)

— hodnoty sotastek (pro jeden typ séastek pouzivat shodné zeai, nesmi dojit
k zanmené raiznych soudastek kwili shodnému ozrigeni, nap. 1k5, 22p, 4u7/16V,
BC857, GAL16V8)

- souadnice vSech navadich zngek!!!

— dalezité je data roztit pro stranu TOP a BOTTOM !!!

VSechny sotadnice musi byt vztazené k jednomu bodut (gtivnimu), mohou byt
v palcové i metrické mé. Data
by méla byt v obyejném textovém oo 4 Pfiklady nulového bodu
souboru s pevnym formatem nek i
vhodnym  oddlovatem  mezi
jednotlivymi polozkami. Bjatelna ’ *
je také tabulka v Excelu.

Souwasti edavanych dat
musi byt vytisk o0sazovacihc
piedpisu. (Je vhodné do ¢jn
vyznait nulovy bod.).

Doporwgeni  pro  zn&eni " <2 =iy
souwastek: hodnoty rezistbrzn&it v
R, k, M (100R, 2k2, 4M7),
hodnoty kondenzéatarznait p, n, u (22p, 100n, 4u7/6.3V), tantalovych kondenzator
je vhodné znét i min. nageti

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Priklady dodanych dat:

Data pro automaty AWOS
pouzdrof{typ sotastky nebo hodnota}, pozice osa X, pozice osa ¥ce ,reference

priklad :

SO16{TLC5628CDW}, 92.00, 46.00, 270, ,Ul

R\1206{1K5}, 88.50, 38.00,80, ,R19
R\1206{1K2}, 95.75, 38.00,80, ,R23
LED1206{RED}, 95.75, 33.25, ,,D3

R\1206{1K0}, 88.50, 33.25, 0, ,R20
R\1206{470R}, 90.50, 24.00, 0, ,R25
R\1206{470R}, 100.25, 24.00, O, ,R26

MiniFlat{PC357NT},  100.50, 18.00, 180, DP
MiniFlat{PC357NT}, 90.50, 18.00, 180,PO1
SO16{MAX3098EACSE},77.00, 17.00, 0, U4
SO14{MAX3491ESD}, 58.50, 18.00, 180,,U3

C\1206{22pF}, 66.00, 30.00, 027C4
C\1206{22pF}, 71.00, 30.00, 027C3
3.6.7.Sablona pro sitotisk

Dodana zakaznikem

planZzeta musi byt ozdaena jménem zakaznika a jménem vyrobketn verze,
na ktery je ufena, doporéujeme ozn&eni provest neodstranitélnnagiklad
naleptanim, nebo gravirovanim
dodrzovat technologickou mezeru mezi okrajem tigkav motivu a okrajem
Sablony
umistit motiv doprosed Sablony
orientace motivu souhlasis pfichodem osazovaci linkou
rozmery otvori v planzeg:
1. pro bezolovnaté pajeni jsou ro&m otvorni v planzet shodné
s ploSkami na desce
2. pro olovnaté pajeni jsou otvory zmensené oprotBl@dm na desce.
Pro sodastky s RM<= 0.8mm a pouzdra <= 0603 je zmenseni
0 0.05mm, pro ostatni sééstky je zmenSeni 0 0.1mm
tlou¥’ka plechu 0.1mm jeféba pro sotastky s RM<= 0.8mm a pouzdra <=
0603
Sablony pro DPS s obvody BGA je nuiezat laserem
pro automaticky sitotisk je mozné dodat Sablonamu z hlinikového hranolu
40x40mm o vijSim roznéru 737x737mm nebo o rozmech 30 x 30mm
o vrejSim rozngru 650 x 550 mm
rozmeéry planzet je vhodné konzultovat s technologem

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Podklady pro vyrobu planzet

— parametry planzety pro sitotisk maji velky vliv kaalitu produktu, proto
uptednosiiujeme vlastni vyrobu, kdy si zdkaznik doda datdorenatu gerber
274X

— data dodana pro vyrobu planzety: gerber pasty gsabrdoporidujeme dodat
jese€ gerber motivu osazované strany (tj. Top nebo Bottanasku, vrteku.
Pokud se deska osazuje v panelu, musi se dodargata zpracované montaze
(post&uje obrys, odpovidajici strana motivu)

— bézré pouzivany rozmr plechu s upinanim Uniprint je 480 x 300 mm,
max. roznér 580 x 450mm, min. rozén 400 x 250mm

- nestandardni rozény planzet je vhodné konzultovat s technologem

Rozméry a umisténi na Sabloré
max. 450

o d o
=3z 3z 3338
6,05:0.05 2% 3 33 % 8¢& & &
i 2 5,050,
min. 20 o 9.8 € 8 & 58 88 8 8
o
-
| C Va0 W0 W 40 W a0 W 40 W 40 W b\ D) A YA O O ) Y- O O - (D
< WU U U U U UL UVUTT U U U U UV U YUY

min. 120

max. 580

Tisknutelna oblast, del$i strana DPS

Smer prichodu z&izenim

Tento pozadavek bydhbyt samozejmosti, ale vzhledemdasové narénosti je nutné
ho zakaznikem stanovit v Zakdzkovémdi®DPS.

3.6.8.Cisteni ODPS

BohuzZel, nikdy neni mozné dimalu \&dét, zda nedojde dhem technologického procesu
ke zneisténi desky plosnych spij Spati vytvrzena maska fize zpisobit Sedivé “mapy”,
které negativé pasobi na vzhled. Potom je nutné desiatit.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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Nabizimetisteni ODPS:

- ru¢ni — myci médium TopClean

— v ultrazvukové préce — myci médium Aquanox

— oplachem v z@zeni SWASH — myci médium Vigon
3.6.9.Kontrola a testovani ODPS

Pro optickou kontrolu SMD vyuzivame u vSech DPSroskop Mantis, u &Sich sérii
po zpracovani programu vyuzivame ke kontrole zap@jpticky tester MARANTZ

VSechny DPS prochazeji optickou kontrolou. Nabizishe’by elektrického testovani
ve spolupraci s usekem vyvoje.

3.6.10.Povrchova uprava ODPS

NanasSeni ochranné vrstvy na DPS provadime na selihkt lakovacim automatu
SL-940E lakem HumiSeal. Obsluha vytvdakovaci program, ktery je uloZzen a vyuzZivan
pro opakovanou vyrobu.

4. Baleni a skladovani

ODPS jsou zabaleny do antistatickeho obalu (streeho bubliny) a expedovany
v karténovych krabicich. Po dohbtte zajistit pevny antistaticky obal na miru ODPS.

5. Expedice

— osobni odbr v mise sidla firmy v Pardubicich
- poStowi jinym vefejnym gepravcem
- jiny druh grepravy je mozny na zaklagozZadavku odiyatele.

Jiny druh pepravy je mozny na zaklagozadavku odiratele.Cena DPS nezahrnuje
néaklady na expedici.

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.
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6. Reklamace a zaruka

Na vyrobené ODPS poskytujeme zaruku po dobu 6é¢sian ode dne vyskladimi
za podminek spravného skladovani. Reklamaci vzdgtiujte pisems. Ze zaruky jsou

vyjmuty zavady zfpisobené hrubym a neodbornym zachazenim,

skladovacicli prepravnich podminek.

nebo neahdalrz

Pri reklamaci dodaného zboZi postupujiéobtrany (prodavajici a kupujici) dle
Obchodniho zékoniku. Uplatni reklamace se provadi reklatném protokolem s uvedenim
vady, dodacim listem aigdanim vadnych DPS dle VSeobecnych obchodnich actud

podminek AWOS s.r.o..

Po vytiSeni mé tento dokument informativni charakter a négloél znénovémurizeni.



